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FC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”




AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Motherboard Layout
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H310M-STX / H310M-STX/COM

No. Description

1 CPU Fan Connector (CPU_FAN2)

2 2x260-pin DDR4 SO-DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
3 CPU Fan Connector (CPU_FANI)

4  MONO Speaker Header (SPEAKERI)

5 USB 2.0 Header (USB_5_6)

6 COM Port Header (COM1) (for H310M-STX/COM only)
7 System Panel Header (PANELI)

8 Audio Header (AUDIO3)

9  Chassis Intrusion Header (CI1)

10 SATA3 Connector (SATA1)

11 SATA3 Connector (SATA2)

12 Clear CMOS Pad

13 SD Card Slot




Front Panel
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No. Description No. Description

1 Headphone/Headset Jack (AUDIOI) 3 USB 3.1 Genl Type-C Port (USB3_2)
2 USB 3.1 Genl Type-A Port (USB_1) 4 Microphone Input (AUDIO2)
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Rear Panel
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No. Description No. Description

1 DC Jack D-Sub Port

(Supports 19V DC Power Adapters) USB 2.0 Port (USB_3)
USB 3.1 Genl Port (USB_4)
LAN RJ-45 Port*

2 Display Port
3 HDMI Port

Ny G W

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED

|

‘ ~ 1

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing H310M-STX / H310M-STX/COM motherboard. In this
documentation, Chapter 1 and 2 contains the introduction of the motherboard

and step-by-step installation guides. Chapter 3 contains the operation guide of the
software and utilities. Chapter 4 contains the configuration guide of the BIOS setup.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

content of this documentation will be subject to change without notice.

1.1 Package Contents

« H310M-STX/ H310M-STX/COM Motherboard (Mini-STX Form Factor)
« H310M-STX/ H310M-STX/COM Quick Installation Guide

+ H310M-STX /H310M-STX/COM Support CD

« 1x1/O Panel Shield

+ 2x Serial ATA(SATA) Data with Power Cable (Optional)

+ 1x Screw for M.2 Socket (M2*2) (Optional)

+ 1x Screw for WiFi Module (M2*2) (Optional)
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

Graphics

Mini-STX Form Factor

Supports 9" and 8" Gen Intel® Core™ Processors (Socket
1151)

Supports CPU up to 65W

5 Power Phase design

Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology

Intel H310

Dual Channel DDR4 Memory Technology

2 x DDR4 SO-DIMM Slots

Supports DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory

Max. capacity of system memory: 64GB

Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15u Gold Contact in DIMM Slots

1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

Supports Intel* UHD Graphics Built-in Visuals : Intel” Quick
Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW
Encodel,

Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel”
Insider™, Intel® UHD Graphics

DirectX 12

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)



Audio

LAN

Front
Panel I/O

Max. shared memory 1024MB

* The size of maximum shared memory may vary from different

operating systems.

Three graphics output options: D-Sub, HDMI and DisplayPort
1.2

* Supports up to 2 displays simultaneously

Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR
(High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI
monitor is required)

Supports HDCP with HDMI and DisplayPort 1.2 Ports
Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI and
DisplayPort 1.2 Ports

Realtek ALC233 Audio Codec
1 x Headphone/Headset Jack
1 x MIC-In

1 x Audio Header

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x Headphone/Headset Jack

1 x USB 3.1 Genl Type-A Port (Supports ESD Protection)
1 x USB 3.1 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection)
1 x Microphone Input Jack



H310M-STX / H310M-STX/COM

Rear Panel
1/0

Storage

Connector

BIOS
Feature

Hardware
Monitor

1 x DC Jack (Compatible with the 19V power adapter)*

* Please use 120W power adapter for 65W CPU and 90W power
adapter for 35W CPU.

1 x D-Sub Port

1 x HDMI Port

1 x DisplayPort 1.2

1 x USB 2.0 Port (Supports ESD Protection)

1 x USB 3.1 Genl Port (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

2 x SATA3 6.0 Gb/s with Power Connectors, support NCQ,
AHCI and Hot Plug

1 x Ultra M.2 Socket, support type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s
module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Supports NVMe SSD as boot disks

1 x COM Port Header (for H310M-STX/COM only)

1 x Chassis Intrusion Header

2 x CPU Fan Connectors (2 x 4-pin)

1 x MONO Speaker Header

1 x Front Panel Header

1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD
Protection)

1 x SD Card Socket

1 x Audio Header

AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
ACPI 6.0 Compliant wake up events

SMBIOS 2.7 Support

DRAM Voltage Multi-adjustment

CPU temperature sensing

CPU Fan Tachometer

CPU Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU
temperature)

CPU Fan multi-speed control

CASE OPEN detection

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore



(0] « Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certifica- *NECE;|CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting

A the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

Mini-STX Chassis Support List

Vendor Model
SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B/ A-STX04-M1B
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Chapter 2 Installation

This is a Mini-STX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

12
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

15



2.3 Installing Memory Modules (SO-DIMM)

This motherboard provides two 260-pin DDR4 (Double Data Rate 4) SO-DIMM
slots.

ﬁ It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and SO-DIMM may be damaged.

The SO-DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the SO-DIMM if you force the SO-DIMM into the slot at incorrect
orientation.

16
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2.4 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 7)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.
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MONO Speaker Header

(4-pin SPEAKERI)
(see p.1, No. 4)

Front_L-

Front_L+
Front_R+
Front_R-

Please connect the chassis

speaker to this header.

Serial ATA3 Connectors
(see p.2, No. 10 and 11)

PIN Signal Name

PIN Signal Name

These two SATA3
connectors support SATA
data cables for internal
storage devices with up to

1 GND 1 N/A 6.0 Gb/s data transfer rate.

2 LVDS_TX+ 12 5V *The SATA3 connectors

3 LVDS_TX- 13 5V support 2.5-inch hard

4 GND 14 SV drive (+5V) and do not

5 GND 15 5V .

3 VDS RX. 16 5V support 3.5-inch hard

7 | LVDSRX+ | 17 N/A drive (+12V)

8 GND 18 GND

9 GND 19 GND

10 GND 20 GND
USB 2.0 Header DUMMY There is one header on
(9-pin USB_5_6) GND GND this motherboard. This
(see p.1, No. 5) zj : USB 2.0 header can

USB_PWR: USB_PWR

support two ports.

CPU Fan Connectors
(4-pin CPU_FANI)
(see p.1, No. 3)

(4-pin CPU_FAN2)
(see p.1,No. 1)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

This motherboard
provides two 4-Pin CPU
fan (Quiet Fan)
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin CPU fan,
please connect it to Pin
1-3.

19
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Serial Port Header R O Of-ne This COM1 header
(for H310M-STX/COM EJE 1 8 :E;i supports a serial port
only) e ZOSET® module.

(9-pin COM1) .

(see p.1, No. 6)

Chassis Intrusion Header GND 1 This motherboard
(2-pin CI1) Signal — | supports CASE OPEN

(see p.1, No.9)

detection feature that
detects if the chassis cove
has been removed. This
feature requires a chassis
with chassis intrusion

detection design.

Clear CMOS Pad
(see p.2, No. 12)

Clear CMOS Pad allows you to
clear the data in CMOS. To clear
CMOS, disconnect the

power supply and short the Clear
CMOS Pad.

Audio Header
(5-pin AUDIO3)
(see p.1, No. 8)

Audio-R
Audio-L
Jack detect
GND

This Audio header allows you to
connect the audio cable for head-

phone.



2.5 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off the AC

power.

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
or Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

H310M-STX / H310M-STX/COM
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel” CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be
aware that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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2.6 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and

versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket supports type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up

to Gen3 x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

ad

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

Step 2

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 3

Tighten the screw with a
screwdriver to secure the
module into place. Please do
not overtighten the screw as
this might damage the module.

23



M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ADATA
ADATA
Apacer
Intel

Intel
INTEL
INTEL
INTEL
INTEL
Kingston
PATRIOT
PLEXTOR
PLEXTOR
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
TOSHIBA
TOSHIBA
WD

WD
ADATA
ADATA
Crucial
Ezlink
INTEL
INTEL
Kingston
LITON
PLEXTOR
PLEXTOR
Sandisk
Sandisk
Transcend
V-Color
V-Color
WD

WD

PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA

ADATA ASX7000NPC-512GT-C (XPG SX7000) (NVMe)
ADATA ASX8000NPC-512GM-C (XPG ASX8000) (NVMe)
Apacer 2280 AP240GZ280-240G (NVMe)

Intel Optane Memory 32GB (MEMPEK1IW032GA)(NVMe)
Intel Optane Memory 16GB (MEMPEK1WO016GA)(NVMe)
INTEL 600P-SSDPEKKW256G7-256GB (NVMe)

INTEL 600P-SSDPEKKW128G7-128GB (NVMe)

INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7-256GB (N'VMe)

INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7-512GB (NVMe)
Kingston SHPM2280P2/240G

PATRIOT Hellfire M2 (240G) (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8PeG (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8SeGN (NVMe)

Samsung XP941-512G (MZHPU512HCGL)

Samsung 950Pro-512G (NVMe)

Samsung 950Pro-256G (N'VMe)

Samsung MZ-VLW1280 (PM961) (NVMe)

Samsung MZ-VPW1280 (SM961) (NVMe)

TOSHIBA XG3-128G (NVMe)

TOSHIBA OCZ RD400-256G (NVMe)

WD WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVMe)

WD WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVMe)

ADATA - SU800-SU800NS38-256GT-C-256G

ADATA - SU800-SU800NS38-512GT-C-512G
Crucial-CT240M500SSD4-240GB

Ezlink P51B-80-120GB
INTEL-535-SSDSCKJF240A5-QS63-MLC-240G

INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston-RBU-SNS840053/180GD

LITON LJH-256V2G-11-256GB

PLEXTOR - M7V-PX-128M7VG-128GB

PLEXTOR PX-128M6G-128GB

Sandisk X400-SD8SN8U-128G

Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G

Transcend TS256GMTS800-256GB

V-Color 120G

V-Color 240G

WD BLUE WDS100T1B0B

WD Green WDS240G1G0B-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details.
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2.7 SD Card Installation Guide

1. Locate the SD Card Slot on the back side of the motherboard.

2. Carefully insert the SD Card into the slot until it clicks.

000000000«
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1 Einleitung

Vielen Dank fiir Thren Kauf des H310M-STX-/ H310M-STX/COM-Motherboards. In
dieser Dokumentation enthalten Kapitel 1 und 2 die Motherboard-Vorstellung sowie
Schritt-fiir-Schritt-Installationsanleitungen. Kapitel 3 enthalt die Bedienungsanleitung
von Software und Dienstprogrammen. Kapitel 4 enthélt die Konfigurationsanleitung
der BIOS-Einrichtung.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geiindert werden.

1.1 Lieferumfang

« H310M-STX-/ H310M-STX/COM-Motherboard (Mini-STX-Formfaktor)
+ H310M-STX-/ H310M-STX/COM-Schnellinstallationsanleitung

« H310M-STX-/ H310M-STX/COM-Support-CD

+ 1x E/A-Blendenabschirmung

+ 2x Serielles ATA- (SATA) Daten-/Stromkabel (optional)

+ 1 x Schraube fiir M.2-Sockel (M2x2) (optional)

+ 1 x Schraube fiir WLAN-Modul (M2x2) (optional)



1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

Grafik-
karte

Mini-STX-Formfaktor

Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1151) der 8" &
9" Generation

Unterstiitzt CPU bis 65 W

5-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie

Intel H310

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

2 x DDR4-SO-DIMM-Steckplitze

Unterstiitzt ungepufferten DDR4-2666/2400/2133-Non-ECC-
Speicher

Systemspeicher, max. Kapazitit: 64 GB

Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-
Modul und Intel” CNVi (WLAN/BT integriert)

Integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

Unterstiitzt integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung:
Intel® Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-2
Full HW Encodel,

Intel® InTru™ 3D, Intel” Clear Video HD-Technologie, Intel®
Insider™, Intel” UHD-Grafik

DirectX 12

HWA encodieren/decodieren: AVC/H.264, HEVC/H.265

8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (nur
Dekodierung), MPEG2, MJPEG, VC-1 (nur Dekodierung)

H310M-STX / H310M-STX/COM
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Audio

LAN

Front-
blende,
E/A

Max. geteilter Speicher 1024 MB

* Die GrofSe des maximalen Freigabespeichers kann je nach

Betriebssystem variieren.

Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, HDMI und
DisplayPort 1.2

* Unterstiitzt bis zu 2 Displays gleichzeitig

Unterstiitzt HDMI mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflosung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

Unterstiitzt DisplayPort 1.2 mit maximaler Auflésung von

4K x 2K (4096 x 2304) bei 60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDCP mit HDMI- und DisplayPort 1.2-Ports
Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI- und
DIsplayPort-1.2-Ports

Realtek-ALC233-Audiocodec

1 x Kopfhérer-/Headset-Anschluss
1 x Mikrofoneingang

1 x Audio-Stiftleiste

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x Kopfhérer-/Headset-Anschluss

1 x USB-3.1 Genl-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x USB-3.1 Genl-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x Mikrofoneingang



H310M-STX / H310M-STX/COM

Riickblende,

E/A

Speicher

Anschluss

BIOS-
Funktion

1 x Gleichstromanschluss (mit 19-Volt-Netzteil
kompatibel)*

* Verwenden Sie bitte das 120-Watt-Netzteil fiir die
65-Watt-CPU und das 90-Watt-Netzteil fiir die 35-Watt-
CPU.

1 x D-Sub-Port

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.2

1 x USB-2.0-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.1 Genl-Anschluss (unterstiitzt einen Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-
LED und Geschwindigkeit-LED)

2 x SATA-III-6,0-Gb/s mit Stromanschliisse, unterstiitzt
NCQ, AHCI und Hot-Plugging

1 x Ultra-M.2-Sockel, unterstiitzt 2280-M.2-SATA III-
6,0-Gbit/s

-Modul und M.2-PCI Express-Modul bis Gen3 x 4 (32
Gbit/s)*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

1 x COM-Anschluss-Stiftleiste (nur fiir H310M-STX/
COM)

1 x Gehduseeingriff-Stiftleiste

2 x CPU-Liifteranschliisse (2 x 4-polig)

1 x Stiftleiste fiir internen Lautsprecher

1 x Frontblendenstiftleiste

1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
1 x SD-Kartensockel

1 x Audio-Stiftleiste

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung
mehrsprachiger grafischer Benutzerschnittstellen
ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung
DRAM-Spannungsmehrfachanpassung
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Hardwareiiberwa- + CPU-Temperaturerkennung
chung » CPU-Liftertachometer
+ Lautloser CPU-Liifter (automatische Anpassung der
Gehauseliftergeschwindigkeit entsprechend der CPU-
Temperatur)
+ CPU-Liifter-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
+ Gehause-offen-Erkennung
+ Spannungsiiberwachung: +12V, +5V, +3,3 V, CPU

Vcore
Betriebssystem + Microsoft® Windows® 10, 64 Bit
Zertifizierungen - FCC,CE

+ ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anp g von BIOS-Einstell
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktung-
swerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmite Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung

e

kann sich auf die Stabilitit IThres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geriite Ihres
Systems beschiidigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir
iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schiiden, die durch eine Ubertaktung verursa-
cht wurden.

Liste der unterstiitzten Mini-STX-Gehduse

Anbieter Modell

SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen kinnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Ein-/
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Austaste, Reset-Taste und

Systemstatusanzeige am Gehause
entsprechend der nachstehenden
Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED+

Beachten Sie vor Anschlieflen der
Kabel die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):
Mit der Betriebsstat ige an der Frontblende des Gehi verbinden. Die LED leuchtet,

wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautspre-
cher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass
Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Lautsprecherstiftleiste

(4-polig, SPEAKERI)
(siehe S. 1, Nr. 4)

1 Front_L-
Front_L+
Front_R+
Front_R-

Bitte verbinden Sie den
Gehduselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschliisse
(siehe S. 2, Nr. 10 und 11)

Pol Signalname

Pol Signalname

Diese beiden SATA-III-
Anschliisse unterstiitzen
SATA-Datenkabel fiir interne
Speichergerite mit einer Datenii

bertragungsgeschwindigkeit bis

1 GND 11 / 6,0 Gb/s.
2 LVDS_TX+ 12 5V s ..
3 LVDS. TX. 3 5V Die SATA-III-Anschliisse
4 GND 14 5V unterstiitzen 2,5-Zoll-Festplatten
5 GND 15 5V (+5 V) und unterstiitzen keine
6 LVDS_RX- 16 5V 3,5-Zoll-Festplatten (+12 V)
7 LVDS_RX+ 17 /
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
USB 2.0-Stiftleiste Es gibt eine Stiftleiste an diesem
DUMMY
(9-polig, USB_5_6) GND GND Motherboard. Diese USB
(siehe S. 1, Nr. 5) : ': 2.0-Stiftleiste unterstiitzt zwei
USB_PWR USB_PWR Ports.

CPU-Liifteranschliisse
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)
(4-polig, CPU_FAN2)
(siehe S. 1, Nr. 1)

32

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

Dieses Motherboard bietet zwei
4-polige CPU-Liifteranschliisse
(lautloser Liifter). Falls Sie

einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieflen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.
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1 x Stiftleiste fiir seriellen Diese COM1-Stiftleiste
Anschluss (nur fir RT@ _ 8 :2:3 unterstiitzt ein Modul fiir serielle
H310M-STX/COM) oo ISSees Ports.

(9-polig, COM1) poo FOOF-rx0

(siehe S. 1, Nr. 6) !

Gehduseeingriff-Stiftleiste Dieses Motherboard

(2-polig, CI1)
(siehe S. 1, Nr. 9)

GND E 1
Signal E

unterstiitzt die Gehause-
offen-Erkennung, die erkennt,
wenn die Gehduseabdeckung
entfernt wurde. Diese

Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehiuseeingrifferkennungsdesign

voraus.

CMOS-Pad leeren
(siehe S. 2, Nr. 12)

CMOS-Pad loschen ermaoglicht
Thnen die Loschung der Daten im
CMOS. Zum Léschen des CMOS
trennen Sie das Stromkabel und
schlieBen Sie CMOS-Pad loschen

kurz.

Audiosteckleiste
(5-polig, AUDIO3)
(siehe S. 1, Nr. 8)

Audio-R
Audio-L
Jack detect
GND

An diese Audio-Stiftleiste konnen
Sie das Audiokabel fiir einen Kop-

fthorer anschlieflen.
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1 Introduction

Merci d'avoir acheté cette carte mére H310M-STX / H310M-STX/COM. Dans cette

documentation, les Chapitres 1 et 2 sont consacrés a la présentation de la carte meére

et a son installation étape par étape. Le Chapitre 3 contient le guide d’utilisation du

logiciel et des utilitaires. Le Chapitre 4 contient le guide de configuration du BIOS.

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce

document est soumis a modification sans préavis.

1.1 Contenu de I'emballage

Carte meére H310M-STX / H310M-STX/COM (facteur de forme Mini-STX)
Guide d'installation rapide H310M-STX / H310M-STX/COM

CD d'assistance H310M-STX / H310M-STX/COM

1 x panneau de protection E/S

2 x cébles de données Serial ATA (SATA) avec alimentation (optionnel)

1 x vis pour socket M.2 (M2*2) (optionnel)

1 x vis pour module Wi-Fi (M2*2) (optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente d’ex-
pansion

Graphiques

Facteur de forme Mini-STX

Prend en charge les processeurs 9° et 8° génération Intel”
Core™ (socket 1151)

Prend en charge les unités centrales jusqu’a 65W
Alimentation a 5 phases

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0

Intel H310

Technologie mémoire double canal DDR4

2 x fentes SO-DIMM DDR4

Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2666/2400/2133

Capacité max. de la mémoire systeme : 64GB

Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/
BT type 2230 et Intel” CNVi (WiFi/BT intégré)

La technologie Intel” UHD Graphics Built-in Visuals et

les sorties VGA sont uniquement prises en charge par les
processeurs intégrant un contréleur graphique.

Prend en charge la technologie Intel* UHD Graphics Built-

in Visuals : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D) et
MPEG-2 Full HW Encodel,

Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

Codage/Décodage HWA : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (Encodage
uniquement), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Encodage uniquement)
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Audio

Réseau

Connectique
E/S du pan-
neau avant

Mémoire partagée max. 1024 Mo

* La taille de la mémoire partagée maximale peut varier selon les

différents systemes d'exploitation.

Trois options de sortie graphique : D-Sub, HDMI et
DisplayPort 1.2

* Prend en charge jusqu'a 2 écrans simultanément

Prend en charge la technologie HDMI avec résolution maximale
de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge la technologie DisplayPort 1.2 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI
(un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP via ports HDMI et DisplayPort 1.2
Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI et DisplayPort 1.2

Codec audio Realtek ALC233

1 x sortie casque téléphonique/casque découte
1 x Entrée MICRO

1 x embase audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel” 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE

1 x sortie casque téléphonique/casque découte

1 x port USB 3.1 Genl type A (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port USB 3.1 Genl type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x prise d'entrée micro
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Connectique
du panneau
arriére

Stockage

Connecteur

Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

+ 1x prise CC (Compatible avec 'adaptateur secteur 19 V)*

* Veuillez utiliser un adaptateur secteur 120 W pour le CPU 65 W et
un adaptateur secteur 90 W pour le CPU 35 W.

+ 1xport D-Sub

« 1xport HDMI

+ 1x DisplayPort 1.2

+ 1xport USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)

+ 1xport USB 3.1 Genl (prise en charge de la protection contre les
décharges électrostatiques)

+ 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

+ 2x SATA3 6,0 Gb/s avec connecteurs d'alimentation, prise en
charge de NCQ, AHCI et Hot Plug

+ 1xsocket Ultra M.2, prise en charge des modules M.2 SATA3 6,0
Gb/s type 2280 et M.2 PCI Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

+ 1 x embase port COM (uniquement sur H310M-STX/COM)

« 1 x embase d’intrusion chéssis

+ 2 x connecteurs pour ventilateur de CPU (2 x 4 broches)

+ 1 x embase de haut-parleur interne

+ 1 x Panneau avant

1 xembase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

« 1 xsocket carte SD

« 1 x embase audio

+ BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

+ Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

+ Compatible SMBIOS 2.7

+ Réglage de la tension DRAM

« Détection de la température du processeur

+ Tachéomeétre ventilateur processeur

« Ventilateur silencieux processeur (réglage automatique de
la vitesse du ventilateur du chassis d’aprés la température du
processeur)

+ Controle multi-vitesses du ventilateur du processeur

« Détection CHASSIS OUVERT

« Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU

Vcore
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Systéme d'ex- + Microsoft® Windows® 10 64 bits

ploitation

Certifications - FCC, CE
+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifi-
A cations du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils

doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
ts et aux périphériques du systéme.

pratiques, voire provoquer des d 1ges aux comp
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.

Liste de prise en charge du chassis Mini-STX

Fournisseur Modeéle

SilverStone Technology Inc. VTO01S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B

E|

-
Q
=}

)
=
©w
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1.3 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS

de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

ces embases ou connecteurs end édiabl t votre carte mére.

igera irt

Embase du panneau PLED: Branchez le bouton de mise
systeme en marche, le bouton de
(PANNEAUT a 9 broches)

(voir p.1, No. 7)

réinitialisation et le t¢émoin détat
du systeme présents sur le chassis
sur cette embase en respectant

HDLED+ la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant
de brancher les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):
pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bou-
ton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de pl ou de dysfonctionnement

au démarrage.

PLED (LED d‘alimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
lumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
§1/83. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Embase de haut-parleur
MONO

(SPEAKERI1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 4)

Front_L-

Front_L+
Front_R+
Front_R-

Veuillez brancher le haut-parleur

du chéssis sur cette embase.

Connecteurs Serial ATA3
(voir p.2, No. 10 et 11)

Ces deux connecteurs SATA3
prennent en charge les cables

de données SATA pour les
Broche Nom du Broche Nom du périphériques internes de
signal signal stockage avec des taux de
1 GND 11 N/A transfert de données allant
2 LVDS_TX+ 12 5V . "
3 LVDS_TX- | 13 5V Jusqua 6,0 Go/s.
1 GND 14 5V * Les connecteurs SATA3
5 GND 15 5V prennent en charge les disques
6 LVDS_RX- 16 5V durs 2,5 pouces (+5V) et ne
7 LVDS_RX+ 17 N/A
prennent pas en charge les
8 GND 18 GND _
9 GND 19 GND disques durs 3,5 pouces (+12V)
10 GND 20 GND
Embase USB 2.0 DUMMY. Cette carte mére comprend un
(USB_5_6 a9 broches) GND GND connecteur. Cette embase USB
(voir p.1, No. 5) :T :: 2.0 peut prendre en charge deux
USB_PWR: USB_PWR

ports.

Connecteurs du
ventilateur du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 3)
(CPU_FAN2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 1)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

Cette carte mere est dotée de
deux connecteurs pour ventila-
teur de processeur (Quiet Fan)

a 4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la Broche 1-3.



Embase port série
(uniquement sur H310M-
STX/COM)

(COM1 a 9 broches)

(voir p.1, No. 6)

Of-ne

Of-crTs
O+osr
OF-o1r

bco Ofrxo

RI
RTS
GND
TXD

H310M-STX / H310M-STX/COM

Cette embase COM1 prend en
charge un module de port série.

Embase d’intrusion chéssis
(CI1 a 2 broches)
(voir p.1, No. 9)

Cette carte mere prend en charge
la fonction de détection CHASSIS
OUVERT qui alerte l'utilisateur
en cas de retrait du boitier du
chassis. Cette fonction requiert un
chassis a conception intégrant la

détection d’intrusion.

Vider la mémoire CMOS
(voir p.2, No. 12)

La languette de vidage de la
mémoire CMOS vous permet d'ef-
facer les données de la mémoire
CMOS. Pour vider la mémoire
CMOS, débranchez l'alimentation
et court-circuitez la languette de

vidage de la mémoire CMOS.

Prise audio
(AUDIO3 a 5 broches)
(voir p.1, No. 8)

Audio-R
Audio-L
Jack detect
GND

Cette embase audio vous permet
de raccorder le céble audio pour

le casque.
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre H310M-STX / H310M-STX/COM.
In questo manuale, i capitoli 1 e 2 contengono un'introduzione alla scheda madre
e le guide di installazione passo passo. Il capitolo 3 contiene la guida operativa del

software e le utility. Il capitolo 4 contiene la guida alla configurazione BIOS.

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso.

1.1 Contenuto della confezione

+ Scheda madre H310M-STX / H310M-STX/COM (Form Factor Mini-STX)
+ Guida all'installazione rapida di H310M-STX / H310M-STX/COM

+ CD di supporto per H310M-STX / H310M-STX/COM

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

2 x cavi dati Serial ATA (SATA) con alimentazione (optional)

+ 1 xvite per M.2 Socket (M2 x 2) (optional)

+ 1 xvite per modulo WiFi (M2 x 2) (optional)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

Form Factor Mini-STX

Supporta processori 9" Gen e 8" Generation Intel® Core™
(Socket 1151)

Supporto di CPU fino a 65W

Potenza a 5 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Intel H310

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

2 x alloggi SO-DIMM DDR4

Supporto di memoria DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered

Capacita max. della memoria di sistema: 64 GB

Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

1 x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT
e Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le
uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori
con GPU integrata.

Supporta la videografica integrata della scheda video UHD
Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-
2 Full HW Encodel,

Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, Intel® UHD Graphics

DirectX 12

Codifica/decodifica HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (solo
decodifica), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo decodifica)
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Audio

LAN

Pannello I/
O frontale

« Memoria condivisa max. 1.024MB

* Le dimensioni massime della memoria condivisa possono variare

tra i diversi sistemi operativi.

+ Tre opzioni di output grafico: D-Sub, HDMI e DisplayPort 1.2

* Supporta fino a 2 display simultaneamente

+ Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096
x 2160) a 30Hz

+ Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

+ Supporta DisplayPort 1.2 con risoluzione massima fino a 4K x
2K (4096x2304) a 60 Hz

+ Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI
(& necessario un monitor compatibile HDMI)

+ Supporto HDCP con le porte HDMI e DisplayPort 1.2

+ Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI
e DisplayPort 1.2

« Codec audio Realtek ALC233
« 1 x connettore cuffie/auricolare
+ 1xMIC-In

« 1 x connettore audio

+ LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)

+ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
+ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

+ Supporto PXE

« 1 x connettore cuffie/auricolare

» 1xPorta USB 3.1 Genl di tipo A (supporta protezione da
scariche elettrostatiche)

» 1xPorta USB 3.1 Genl di tipo C (supporta protezione da
scariche elettrostatiche)

+ 1 Connettore ingresso microfono
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1/0 pannel-
lo posteri-
ore

Archiviazi-
one

Connet-
tore

Funzional-
ita BIOS

Hardware
Monitor

+ 1x connettore DC (compatibile con adattatori di corrente 19V)*

* Utilizzare adattatori di corrente 120W per le CPU 65W e
adattatori di corrente 90W per CPU 35W.

+ 1xporta D-Sub

« 1xporta HDMI

+ 1x DisplayPort 1.2

+ 1xporte USB 2.0 (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

+ 1xporta USB 3.1 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

+ 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

2 x connettori SATA3 6,0 Gb/s con alimentazione supportano
NCQ, AHCI e Hot Plug

+ 1 x Ultra M.2 Socket, supporta il modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/
s di tipo 2280 e il modulo M.2 PCI Express fino a Gen3 x4 (32
Gb/s)*

* Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio

+ 1 x connettore porta COM ((solo per H310M-STX/COM)

+ 1 x connettore intrusione telaio

2 x connettori ventola CPU (2 x 4 pin)

+ 1 x connettore altoparlante interno

+ 1x connettore pannello frontale

+ 1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)

+ 1x Socket scheda SD

« 1 x connettore audio

« AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
- Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
+ Supporto di SMBIOS 2.7

+ Regolazione variabile tensione DRAM

+ Rilevamento temperatura CPU

+ Flussometro ventola CPU

+ Ventola CPU silenziosa (regolazione automatica velocita in base
alla temperatura della CPU)

+ Controllo di varie velocita della ventola CPU

+ Rilevamento CASE OPEN

+ Monitoraggio tensione: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

45



SO « Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazi- + FCC,CE
oni + ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
A regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita

del sistema o perfino provocare danni ai comp i e ai dispositivi del siste Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da
overclocking.

Elenco telai Mini-STX supportati

Venditore Modello

SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED: Collegare il tasto d'alimentazione,
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 7)

il tasto di ripristino e I'indicatore
di stato del sistema del telaio

a questa basetta in base
all'assegnazione dei pin definita

HDLED+

di seguito. Annotare i pin positivi
e negativi prima di collegare i

cavi.

PWRBTN (tasto dalimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimen-
tazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristi-
no per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED ¢ spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello
frontale consiste principalmente di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED dalimentazi-
one, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pan-
nello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione

dei pin siano corrette.

H310M-STX / H310M-STX/COM

47



Connettore casse MONO

(SPEAKERTI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)

1 Front_L-
Front_L+
Front_R+
Front_R-

Collegare l'altoparlante dello

chassis a questo header.

Connettori Serial ATA3
(vedere pag.2,n. 10 e 11)

Questi due connettori SATA3
supportano i cavi dati SATA
per dispositivi di archiviazione

PIN Nome del Nome del interna, con una velocita di
segnale segnale trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.

1 GND 11 N/A * I connettori SATA3 supportano

; II:Y/I%SS__?I?)((T g ;X dischi da 2,5 pollici (+5V) e non

1 GND 14 5V supportano dischi da 3,5 pollici

5 GND 15 5V (+12V)

6 LVDS_RX- 16 5V

7 LVDS_RX+ 17 N/A

8 GND 18 GND

9 GND 19 GND

10 GND 20 GND
Header USB 2.0 DUMMY Su questa scheda madre cé un
(USB_5_6 a9 pin) GND GND connettore. Questo connettore
(vedere pag. 1,n. 5) : :: USB 2.0 puo supportare due

USB_PWR: USB_PWR

porte.

Connettori della ventola
della CPU

(CPU_FAN1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)
(CPU_FAN2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 1)
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FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Questa scheda madre fornisce
due connettori ventola CPU a 4
pin (Quiet Fan). Se si decide di
collegare una ventola della CPU a
3 pin, collegarla al pin 1-3.



Connettore porta seriale
(solo per H310M-STX/
COM)

(COM1 a9 pin)

(vedere pag. 1, n. 6)

RI
RTS
GND
TXD
DCD

Of-ne

Of-crTs
O+osr
OF-o1r

[— RXD

H310M-STX / H310M-STX/COM

Questo header COM1 supporta

un modulo di porta seriale.

Header di intrusione nello
chassis

(CI1 a 2 pin)

(vedere pag. 1,n.9)

Questa scheda madre supporta la
funzionalita di rilevamento CASE
OPEN che rileva se il coperchio
dello chassis ¢ stato rimosso.
Questa funzione richiede uno
chassis con caratteristiche di
rilevamento di intrusione nello

chassis.

Pad Clear CMOS
(vedere pag. 2, n. 12)

Clear CMOS Pad permette di
cancellare i dati della CMOS. Per
cancellare la CMOS, scollegare
l'alimentazione e cortocircuitare
Clear CMOS Pad.

Connettore audio
(AUDIO3 a 5 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

GND

Audio-R
Audio-L

Jack detect

Questo connettore audio permette
di collegare il cavo audio delle

cuffie.
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1 Introduccion

Gracias por adquirir la placa base H310M-STX / H310M-STX/COM. En esta
documentacion, los capitulos 1y 2 contienen la introduccion de la placa base y las
guias de instalacion paso a paso. El capitulo 3 contiene la guia de funcionamiento
del software y las utilidades. El capitulo 4 contiene la guia de configuracién de la
instalacion del BIOS.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base H310M-STX / H310M-STX/COM (factor de forma Mini-STX)
+ Guia de instalacion rapida de H310M-STX / H310M-STX/COM

+ CD de soporte de H310M-STX / H310M-STX/COM

+ 1xescudo panel E/S

+ 2x Datos Serial ATA (SATA) con cable de alimentacion (opcional)

+ 1x Tornillo para zécalo M.2 (M2*2) (opcional)

+ 1x Tornillo para médulo WiFi (M2*2) (opcional)



H310M-STX / H310M-STX/COM

1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

Factor de forma Mini-STX

Compatible con 9"y 8 generacién de procesadores Intel®
Core™ (Socket 1151)

Admite CPU de hasta 65 W.

Disefio de 5 fases de alimentacion

Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Intel H310

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

2 x ranuras SO-DIMM DDR4

Admite memoria DDR4 2666/2400/2133 no ECC, sin bufer
Capacidad maxima de memoria del sistema: 64 GB

Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
Contacto 15p Gold en ranuras DIMM

1 x M.2 Socket (Tecla E), es compatible con los médulos WiFi/
BT tipo 2230 e Intel” CNVi (WiFi/BT integrado)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles inicamente con procesadores con GPU integrado.
Admite Intel® UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW
Encodel,

Intel® InTru™ 3D, tecnologfa Intel® Clear Video HD, Intel®
Insider™, graficos UHD Intel®

DirectX 12

Codificacién y descodificacion HWA: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits
(solo descodificar), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo descodificar)
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Audio

LAN

E/Senel
panel frontal

Memoria maxima compartida de 1.024MB

* El tamafio de memoria compartida méxima puede variar en

funcion de los sistemas operativos.

Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, HDMI y
DisplayPort 1.2

* Admite hasta 2 pantallas simultdneamente

Admite la tecnologia HDMI con una resoluciéon maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 30Hz

Admite D-Sub con una resoluciéon maxima de 1920x1200 a 60
Hz

Compatible con DisplayPort 1.2 con una resolucion maxima de
4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits)
con puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con
HDMI)

Compatible con HDCP con puertos HDMI y DisplayPort 1.2
Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con los puertos
HDMI y DisplayPort 1.2

Cébdec de audio Realtek ALC233
1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono
1 x Entrada de micr6fono

1 x Base de conexiones de audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funciéon Reactivacion de LAN

Admite proteccién contra rayos y descargas electrostaticas
(ESD)

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono

1 x Puerto USB 3.1 Genl de tipo A (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

1 x Puerto USB 3.1 Genl de tipo C (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

1 x Conector de entrada de micréfono



E/S en panel
posterior

Almacenami-
ento

Conector

Funcion
de la BIOS

Monitor de
hardware

1 x Conector de CC (compatible con el adaptador de alimentacién
de 19V)

* Utilice un adaptador de alimentacién de 120 W para CPU de 65 W
y un adaptador de alimentacién de 90 W para CPU de 35 W.

1 x puerto D-Sub

1 x puerto HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

1 x Puerto USB 3.1 Gen 1 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)

2 x SATA3 de 6,0 Gb/s con conectores de alimentacion,
compatibles con las funciones NCQ, AHCI y Conexién en
caliente

1 x Zécalo Ultra M.2, que admite el médulo SATA3 de 6,0 Gb/s
2280 M.2 y el médulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

1 x Base de conexiones de puerto COM (solo para H310M-STX/
COM)

1 x Base de conexiones para manipulacion del chasis

2 x Conectores para ventilador de la CPU (2 x 4 contactos)

1 x Base de conexiones para altavoz interno

1 x Base de conexiones en el panel frontal

1 x base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0).
Admite proteccion contra descargas electrostaticas.

1 x Zdcalo para tarjetas SD

1 x Base de conexiones de audio

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grifica de usuario
multilingiie

Eventos de reactivacién compatibles con ACPI 6.0

Admite SMBIOS 2.7

Miniajuste de voltaje DRAM

Deteccion de temperatura en la CPU

Tacometro de ventilador de la CPU

Ventilador silencioso de la CPU (ajuste automatico de la velocidad
del ventilador del chasis mediante temperatura de la CPU)
Control de varias velocidades del ventilador de la CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12'V, +5V, +3,3 V, Vcore de CPU

H310M-STX / H310M-STX/COM
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SO « Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certifica- - FCCyCE
ciones + Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién
preparada para ErP/EuP)

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido
A el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herrami-
entas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del
sistema e, incluso, danar los comp tes y dispositivos del si: Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna

responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.

Lista de compatibilidad del chasis Mini-STX

Proveedor Modelo

SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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H310M-STX / H310M-STX/COM

1.3 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre

estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores danard

de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel

del sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N.2 7)

PLED+

Conecte el boton de alimentacidn,
el boton de restablecimiento y el
indicador de estado del sistema

que se encuentran en el chasis a

esta base de conexiones segun las

asignaciones de contactos que se
fbLeD® indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos

positivos y los negativos antes de

conectar los cables.

PWRBTN (botén de alimentacion):
Conéctelo al boton de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en

la que su sistema se apagard mediante el boton de ali ion.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de resta-
blecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la ali tacion del sist B

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indica-
dor LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, boton de restablecimiento, indicador
LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.
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Base de conexiones

1 Front_L-

MONO Front_L+
(SPEAKERI de Front_R+
Front_R-

4 contactos)

(consulte la pag.1, N.o 4)

Conecte el altavoz del chasis a este

cabezal.

Conectores Serie ATA3
(consulte la pag. 2, N.° 10
y11)

Estos dos conectores SATA3
admiten cables de datos
SATA3 para dispositivos de

almacenamiento internos con

contacto  Nombrede - conpacro  Nombrede .
EELE] la sefial una tasa de transferencia de
1 GND 11 N/D datos de hasta 6 Gb/s.
2 LVDS_TX+ 12 oV *Los conectores SATA3 admiten
3 LVDS_TX- 13 5V
1 GND 14 5V unidades de disco duro de 2,5"
5 GND 15 5V (+5 V) y no admiten unidades de
6 LVDS_RX- 16 5V disco duro de 3,5" (+12 V)
7 LVDS_RX+ 17 N/D
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
Cabezal USB 2.0 UMY Esta placa base tiene otra base
(USB_5_6 de 9 contactos) GND GND de conexiones. Cada base de
(consulte la pdg.1, N° 5) Ef : conexiones USB 2.0 admite dos
USB_PWR: USB_PWR  puertos.

Conectores del ventilador FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

dela CPU FAN_VOLTAGE
(CPU_FANI de 4 ene
contactos)

(consulte la pag.1, N.2 3)
(CPU_FAN2 de 4
contactos)

(consulte la pag.1, N.o 1)

Esta placa base contiene dos
conectores de ventilador (ven-
tilador silencioso) de CPU de

4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de CPU
de 3 contactos, conéctelo al con-
tacto 1-3.



Base de conexiones de
puerto serie (solo para
H310M-STX/COM)
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N.2 6)

Of-ne

Of-crTs
O+osr
OF-o1r

bcb Ofrxo

RI
RTS
GND
TXD

H310M-STX / H310M-STX/COM

Este cabezal COM1 admite un
modulo de puerto serie.

Cabezal de intrusion de
chasis

(CI1 de 2 contactos)
(consulte la pdg.1, N.°9)

Esta placa base es compatible

con la funcién de deteccion de
CUBIERTA ABIERTA que detecta
si se ha retirado la cubierta del
chasis. Esta funcién requiere un
chasis disefiado para la deteccion

de intrusién del chasis.

Borrar plataforma CMOS
(consulte la pag.2, N.° 12)

Borrar bloc CMOS permite borrar
los datos de la memoria CMOS.
Para borrar la memoria CMOS,
desconecte la fuente de aliment-
acion y cortocircuite Borrar bloc
CMOS.

Base de conexiones de
audio

(AUDIO3 de 5 contactos)
(consulte la pag.1, N.° 8)

Audio-R
Audio-L
Jack detect
GND

Esta base de conexiones de audio
permite conectar el cable de audio

para auriculares.
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1. BBegeHne

braromapym Bac 3a mokynky cuctemuoi mratet H310M-STX / H310M-STX/COM.
Paspienpl 1 1 2 HaCTOAIIEr0 JOKYMEHTa COlepKaT 00IIye CBeIeH s O CUCTEMHOI
IIaTe ¥ TIOIMIAaroBble MHCTPYKIUM 1O yCTaHOBKe. Paszien 3 comepsKUT MHCTPYKIN
110 MICIIOIb30BAHMIO IIPOrPAMMHOT0 obecredenyia u yTuanT. Paspen 4 conepsxut

MHCTPYKLuM 1o HacTpoiike BIOS.

Tlo npuuure 06HOBNIEHUS XAPAKMEPUCTNUK CUCINEMHOTL NAAMDBL U NPOZPAMMHO20
Q obecneuenrus BIOS codepicumoe Hacmosuieti 00KymMeHmauu moxem Ovimby usmeHeHo 6e3

npedsapumensiozo y8edomMaeHus.

1.1. KomnnekT noCTaBKuU

+ Cucremnas wrara H310M-STX / H310M-STX/COM (®opwm-dakrop Mini-STX)

+ Kpatkoe pykosoacTso 1o ycranoske H310M-STX / H310M-STX/COM

« Kommaxkr-guck ¢ ITO k H310M-STX / H310M-STX/COM

+ 1 aKpaH IaHe/u C IOpTaMy BBOJA-BBIBOJA

+ 2 kabers nepepaun fanubix Serial ATA (SATA) u mHyp rmTaHus (JOIONTHNUTETIbHBIE
MIPUHA/IKHOCTN)

1 BuHT A5t pasbpema M.2 (M2*2) (mprobpeTaeTcs OT/e/NbHO)

+ 1 BunT st mogyst WiFi (M2*2) (mprobpeTtaeTcst OTHeIbHO)



H310M-STX / H310M-STX/COM

1.2. TexHNYeCKMe XapaKTePUCTUKN

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnot
pacwmpeHunsa

Fpadpunueckas
nopcucrema

Dopm-¢paxrop Mini-STX

Ilonmepyxa mporreccopos 9™ u 8" moxonenus Intel” Core™
(Socket 1151)

Topmepxusarorca LIIT MonHOCTbIO 10 65 BT.

Cucrema nuranms 5

TMonneprxuBaercs Texuonorus Intel® Turbo Boost 2.0
Intel H310

[ByxkananpHas namsatb DDR4

2 x rHe3ga DDR4 SO-DIMM

TToppep>xmBaloTcs MOAY/IN HeOyhepu3oBaHHOI MaMATH
DDR4 2666/2400/2133 6e3 ECC.

Maxkcnmanbubii 06bem O3Y: 64 I'b

TopnepsxuBaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

TlosonoyenHnbie (15 MKM) KOHTaKThI c1oTroB DIMM

1 cnor M.2 (ko4 E) myist momyst WiFi/BT tuma 2230 u Intel®
CNVi (Bctpoennsle WiFi/BT)

Berpoennsiit Bupeoagantep Intel” UHD Graphics 1 BEIXOIBI
VGA nopjepXuBaroTcs TONbKO 1pu ucnonb3osanuu LI co
BCTPOEHHBIMM IpaduuecKIMI IPOLIECCOPAMIL.
TTopepk1BaemMble BCTPOEHHbIE TEXHOIOTMM BU3Ya/N3aLinN
Intel® UHD Graphics: Intel® Quick Sync Video ¢ AVC, MVC
(S3D) u MPEG-2 Full HW Encodel,

Intel® InTru™ 3D, rexuonorus Intel® Clear Video HD, Intel®
Insider™, rpaduxa Intel” UHD

DirectX 12

IIporpaMMHoO-anmapaTHoe KOAUPOBaHe-1eKOAUPOBAHIIE:
AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6uT, VPS8,
VP9 8 6ut, VP9 10 6ur (Tonsko sexopuposatne), MPEG2,
MJPEG, VC-1 (TonbKo geKofupoBaHe)
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3BYK

LAN

MopTbi
BBOfa-
BblBOJa Ha
nepepgHer
naHenun

MakcuManbHbI 06beM 06mielt mamatu 1024 Mb

* MaKcMMasbHBI 06'beM 001Ieli TaMATY 3aBUCHAT OT

OHepaL[MOHHOﬁ CUICTEMBI.

Tpu Bupeossixoma: D-Sub, HDMI u DisplayPort 1.2

* Ilopmep>kuBaeTcsl BRIBOJ, OffHOBPEMEHHO Ha 2 MOHUTOPA

Topmepxka HDMI ¢ MakcumanbHbIM paspentenyeM 10 4K x
2K (4096x2160) mipu gacrore o6HOBIeHN: 30 Iif
TTopnepxuaercs D-Sub ¢ MakcuMaIbHBIM pa3pelieHneM 10
1920x1200 mpu 60 Ity

TonnepxuBaercs DisplayPort 1.2 ¢ MakcuManIbHBIM
paspeuternem o 4K x 2K (4096x2304) mpu 60 Iig
TTopnepxupaiorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/user),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) gepes nopr HDMI
(tpebyercst coorBercryomuit HDMI-MonuTop)
Tonnepxuaercs ¢pyukiys HDCP gepes moprst HDMI n
DisplayPort 1.2

TTonpep>xka BbiBOfia Bujeo ¢ paspemernem 4K Ultra HD (UHD)
na noptst HDMI n DisplayPort 1.2

Aynnoxozex Realtek ALC233
1 rHe3[10 A5 HAYLIHUKOB VIV TAPHUTYPbI
1 MUKPOGOHHBIIT BXOJ,

1 Kormozgxa 3ByKa

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

Giga PHY Intel® 1219V

TonnepxuBaercs npobyxpaenue mo JIBC

MornHnesalyTa 1 3alUTa OT 9EKTPOCTATIIECKIX Pa3pATOB
TonnepxuBaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
Iopnepxusaerca PXE

1 THE3/10 A/IA HAyIIHNKOB VIV TAPHUTYPbI

1 TTopt USB 3.1 Genl tun A (¢ 3ammuToii ot
97IEKTPOCTATIIECKIX PA3PSTOB)

1 TTopt USB 3.1 Genl tun C (c 3amuroit ot
97IEKTPOCTATIIECKIX PAa3PSATOB)

1 MUKPOGbOHHBII BXOJ,



MopTbl BBOgA-
BblBOAA Ha
3agHeln naHenu

3anomMmuHawowme
ycTponcTBa

Pazbembl

MapameTpbl
BIOS

KoHTponb
o6opyaoBaHusA

« 1 BXOJ IUTAHMA IOCTOSHHOTO ToKa (coBMecTuM ¢ 19-B

6/10KOM muTaHmsA)*

* PekoMeHTyeTcsl NCIIONIb30BaTh ajjantep muranus 120 Bart mia
IIT 65 Barr n agantep nutanusa 90 Batt aa LTI 35 Barr.

+ 1 mopr D-Sub

« 1nopr HDMI

+ 1 noprt DisplayPort 1.2

+ 1 mopros USB 2.0 (c 3aIuToit OT 9/I€KTPOCTATHIECKIX
paspsizoB)

+ 1 mopt USB 3.1 Genl (c 3a1mmTOst OT 97€KTPOCTATIIECKIX
paspsA/oB)

+ 1 mopt JIBC RJ-45 ¢ unpukaropamu («AKTUBHOCTD/

Coepnnenne» 1 «CKOPOCTb»)

+ 2 mnopra SATA3 6,0 I'6ur/c, c pasbeMamMy IUTAHIS,
noaaepxkoit NCQ, AHCI n «rops4ero» nopxmodeHns

+ 1 paspem Ultra M.2 moppepxnBaeT Mogyib M.2 SATA3 tnma
2280 co ckopocTbio 06MeHa faHHBIMY 6,0 T6uT/C 1 MOTYIID
M.2 PCI Express o Bepcun Gen3 x4 (32 I['6ur/c)*

* Ilopmep>KnBaoTCA B KaUueCTBE 3arpy309HbIX SSD-yicky Tma
NVMe.

1 xonoaxa mopra COM (tonbko gt H310M-STX/COM)

+ 1 Komopaxa Ji/is laTYMKa BCKPBITUSA KOPITyca

+ 2 pasbema s BeHTuaATOpa LT (2 X 4-KOHTaKTHBIIN)

+ 1 KomoaKa i1l BHyTPEHHEro AMHaAMMKA

1 KonoAxa Ji/isl HOPTOB Ha IIepeiHell aHeIu

+ 1 xonoaxa USB 2.0 (2 mopta USB 2.0 ¢ 3amuroit ot
9NIEKTPOCTATUYECKIX PA3PAIOB)

« 1 pasbeM i1A KapThl mamaT SD

» 1 Komopka sByKa

+ AMI UEFI Legal BIOS ¢ nofaep>xkoit MHOTOA3bIYHOTO
rpadudeckoro nHTepderica

+ Tloppep>xka GyHKumit mpobOysxenHns o crangapty ACPI 6.0

 Ilopmepxka SMBIOS 2.7

+ Perymuposka Hanpsbxennit DRAM

+ Jatumuk temneparyps LIT

+ Taxomerp BenTUIATOpa LII1

+ Becmrymnbiit Bentunarop LT (c aBTomaTnyeckoit
PeryIupoBKOIl CKOPOCTY BpallleH!sI KOPITYCHOTO
BEHTU/IATOPA 10 TeMIIEpaType Ipolieccopa)

+ YnpasrieHMe CKOPOCTbIO BpallieHys BenTusAaTropa 11

+  [laTuuK BCKPBITUSA KOPITyca

« Konrponp Hanpsxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore 11T

H310M-STX / H310M-STX/COM
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OnepavuynoHHble + Microsoft® Windows® 10 (64-paspsanas)
cucTembl

Ceptudukayumsa + FCC,CE
« CosmectumocTh ¢ ErP/EuP (Heo6xoaum 610K IUTaHu,

cooTBeTCTBYIOIMI craniapTy ErP/EuP)

Credyem yuumoleam, 4mo paszoH npoueccopa, 6Kno4as usmenenue Hacmpoex BIOS, npumerenue
A mexHonozuu Untied Overclocking u uc uHcmp paseona UMBLX

npou3soo i, CONpsziceH ¢ onp puckom. Paszon npoueccopa mosxiem CHUSUMb

CMAGUALHOCMY CUCHEMbL UMY 0aJKe NPUBECTIL K NOBPENCOeHNUI0 ee KOMIOHEHNO08 U YCIPOTICHIE.

Paszon npoyeccopa ocyujec 4 Ha cobc: i puck u 3a cobcmeenbili

cuem. Mol He Hecem 0MBemcneeHHOCb 34 603MONCHBLL ymepé, 8bI36aHHDILL paseorom npouec::opa.

Cnncok nogaeprkmsaemMbix kopnycos Mini-STX

MocTaBwmk Mopgenb

SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3. Konoagkmun Pa3beMbl, paCnoJIOKEHHbIE Ha CUCTEMHON
njare

Pacnonoxcernvie Ha cucmemHoil naame Konooku u pasvemvt HE A61510mcs nepembiukamis.
A HE ycmanaenueaiime Ha Smu KonoOKU U pa3vembl NepemMbluKi-KONNauky. Yemanoska

nepemvl4eK-Konnaukos Ha Imu KOZOOKU U pa3vembl MOJHcEM 8bl36aMy HeYCMPaHumoe
HDBPE.’)MBSHMB CUCEMHOTL NAAMD.

Konopgka cucremHoimn IMopxrounTe pacrnono>xeHHbie
TTaHemn
(9-xonrakTHas, PANELI1)

(em. cTp. 1, Ne 7)

Ha KOpITyce KHOMKY UTaHMus,
KHOTIKY TIepe3arpysku 1
VHJMKATOP COCTOAHNUSA CUCTEMBI

K 3TOJ1 KOTIOIKE B COOTBETCTBUNU

C Ha3Ha4YeHeM KOHTAKTOB,
npusefieHHbIM HyoKe. [lepen

TOAK/II0OUeHeM Kabeneit

PWRBTN (xkHnonka numanus):
Tlooxniouenue KHONKU NUMAanUs, PACNONIoNeHHO HA nepedHeil nanenu Kopnyca. MosicHo
HACMPOUMb CNOCO6 BbIK/IOUEHUS CUCMEMbL NPU HANAMUU KHONKU NUMAHUS.

RESET (xnonxa c6poca):

Ilookniouerue kHonKu c6poca, pacnonoierHoll Ha nepedreil naxenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobbl nepesanycmumms KOMNvlmep, eciu OH 3a6UC U HOPMATbHbLIL
nepesanyck He8o3mouceH.

PLED (c6emo0uo0Hvtii UHOUKAMOP NUMAHUS CUCHIEMbL):

TooxnioueHue UHOUKAMOPA COCMOAHUSL, PACNOIONEHHO20 HA nepedHell naHenu Kopnyca.
CeemoduodHbiil uHOUKamop zopum, kozda cucmema paomaem. Kozda cucmema Haxooumcs
6 pexcume oscudanus S1/S3, ceemoouod mueaem. Kozda cucmema HaxoOumcs 6 pexicume
oxcudanust S4 unu viknouena (S5), c8emoouod He zopum.

HDLED (céetmno0uodHviii uH0uKamop pabomoi secmrozo0 0ucka):

Ilookniouerue c6emodu00H020 UHOUKATOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHHO020 HA
nepeoneti nanenu. CeemoouoOHvlil UHOUKAMOP 20pUM, K020 HeCIKUIL OUCK 8bINONIHSAEM.
CUUMbIBAHYUE UYL 3aNUCD OAHHDIX.

ITepednss nanenv mosxem Gvimv pasHotl Ha pasHvix kopnycax. Ha nepedneii nanenu
pacnoﬂomeHw KHOnKa numaxus, KHonka ﬂEPZ3{lﬂyCKﬂ, uHBuKumop numaHus, quuKamDp
pabomut scecmkozo Oucka, ouramux u m.o. IIpu nodknouenuy nepedreil naxen K amoi
KD/IOBKZ noblmwwuﬁme nposubu K coomeemcmeyouium KOHMaxmam.

H310M-STX / H310M-STX/COM
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Komonka giis MONO

[TpennasHaveHa i

1 Front_L-
AMHaAMIMKa Front_L+ TIOJK/IIOYEHM S JUHAMMKA
(4-xonTakTa, SPEAKERI1) Front_R+ Kopiryca.
Front_R-
(em. ctp. 1, Ne 4)
Pasbemnr Serial ATA3 9ru fBa pazbema SATA3

(em. cTp. 2, Ne 10 m 11)

[pejiHa3HAYeHbl ISk
nopxaodeHns kabeneit SATA

BHYTPEHHIX 3aIIOMIHAIOINX

KOHTAKT HasBaHne KOHTAKT HasBaHue )
curHana curHana YCTPOJICTB 1A IIepefadn
1 GND 11 H.IL JAHHBIX CO CKOPOCTBIO 70
2 LVDS_TX+ 12 5V 6.0 T61t/c
3 LVDS_TX- 13 5V .
1 GND 14 5V K paspemam SATA3
5 GND 15 5V JOIYCKAeTCsl MOJK/II0YATh
6 LVDS_RX- 16 5V 2,5-I10/IMOBbIE YKECTKIE JUCKIU
7 LVDS_RX+ 17 HIL (+5 B), HO He ffonycKaercs
8 GND 18 GND MOAIK/TI0YATh 3,5-10/IMOBbIE
9 GND 19 GND A A
10 GND 20 GND puckn (+12 B).
Kononxa USB 2.0 DUMMY Ha marepuHcKoit 11aTe MMeeTcs
(9-xourakrHas, USB_5_6) GND GND o[IHa Konmogka. Jta Konopka USB
P+ P+
(em. cTp. 1, Ne 5) b b 2.0 MOXKeT HOJfiepXKUBATD JBa
USB_PWR: USB_PWR

nopra.

PasbeMbl BEeHTUISTOPOB
111

4-xonrakra, CPU_FANT1)
oM. ctp. 1, Ne 3)

4 xonTakra, CPU_FAN2)

(
(
(
(em. cp. 1, Ne 1)
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FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

Ira cucTeMHas riaTta CHabKeHa
IBYMS 4-KOHTaKTHBIMU
pasbeMaMI [ MaJIONIyMAIIETO
seHTunATOpa LI1. ECciu BbI
cobrpaeTech IOJK/IIOYNTD
3-KOHTAKTHBII BEHTU/IATOP
OXJIaXK/IeHVIA TIPOIleccopa,
TIO[[K/TI0YAIITe er0 K KOHTAKTaM
1-3.



1 komozka
MOC/Ie{OBATENBHOTO OPTa
(tonbko mss H310M-STX/
COM)

(9-xonraktHast, COM1)
(cm. cTp. 1, Ne 6)

Rl O Of-Nc
rTs O O4-cTs
oo O OF-osr
™0 4O OF-p1R
oco OOF-rxp

H310M-STX / H310M-STX/COM

Konongxa COM1 nopnepxusaet
TIOAIK/TIOYeHIe MOJY/IA

II0CIeN0BaTE/IPHOIO IIOPTa.

Komomka myist matumka
BCKPBITUA KOPITyca
(2-xonrakrHas, CI1)
(em. cTp. 1, Ne 9)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
TIOJ/IEPKUBAET TEXHONOTHIO
onpeneneHnsa BCKpbITUA KOpIryca
110 CHATHUIO BEPXHEN YacTu
koprryca. JI7s 3Tl TeXHOIorum
Heo6XO¥M KOPITyC ¢ GyHKIueit

OonpeneneHna BCKpbITUA.

KoHTakThl 04MCTKI
CMOS-namstu
(Cm. c1p. 2, Ne 12)

Konraktast ounctku CMOS-
TIAMATYU UCIIONb3YIOTCH IS
ynanenus faHnpix u3 CMOS-
mamMATH. YTOObI OYNCTUTD
CMOS-n1aMaTh, OTK/IIOUNTE 610K
MUTAHUS U 3AMKHUTE KOHTAKTHI

ouuctku CMOS-nnamsaTu.

Konopxa sByka
(5-KOHTaKTHBIIA,
AUDIO3)

(em. ctp. 1, Ne 8)

Jack detect
GND

OTa ayaMoKoIoaKa JaeT
BO3MOYXHOCTD TTOJK/TIOYUTH

ayamokabernb K FapHUTYPe.
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1 Introducao

Obrigado por comprar a placa mae H310M-STX / H310M-STX/COM. Nesta

documentacéo, Capitulo 1 e 2 contém a introdugdo da placa-mae e guias de instalagao

passo a passo. O Capitulo 3 contém o guia de operagio do software e utilitarios. O

Capitulo 4 contém o guia de configuragao da BIOS.

Q Como as especificagoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

desta documentagdo estard sujeito a alterages sem aviso prévio.

1.1 Conteudo da embalagem

Placa mae H310M-STX / H310M-STX/COM (Fator de Forma Mini-STX)
Guia de Instalagdo Rapida H310M-STX / H310M-STX/COM

CD de Suporte H310M-STX / H310M-STX/COM

1 x Painel de E/S

2 x Dados Serial ATA(SATA) com Cabo de Forga (Opcional)

1 x Parafuso para Soquete M.2 (M2*2) (Opcional)

1 x Parafuso para M6dulo WiFi (M2*2) (Opcional)



H310M-STX / H310M-STX/COM

1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de ex-
pansao

Graficos

Formato Mini-STX

Suporta 9' Ger. e 8' Geraio de Processadores Intel® Core™
(Soquete 1151)

Suporta CPU até 65W

Design com 5 fases de alimentagdo

Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Intel H310

Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

2 x Slots SO-DIMM DDR4

Suporta memdria DDR4 2666/2400/2133, nao ECC, sem
memoria intermédia

Capacidade maxima da memdria do sistema: 64GB
Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Médulo tipo 2230 WiFi/BT
e Intel* CNVi (WiFi/BT Integrado)

Os gréficos incorporados Intel” UHD e as saidas VGA s6
podem ser suportados com processadores com GPU integrada.
Suporta graficos incorporados Intel® UHD: Video Intel® Quick
Sync com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decodificar apenas),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decodificar apenas)
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Audio

LAN

E/S do painel
frontal

Memoria compartilhada maxima de 1.024MB

* O tamanho da memoria compartilhada maxima pode variar de

diferentes sistemas operacionais.

Trés opgoes de saida de graficos: D-Sub, HDMI e DisplayPort 1.2

* Suporta até 2 monitores simultaneamente

Suporta HDMI com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

Suporta D-Sub com resolugio méaxima de até 1920x1200 @
60Hz

Suporta DisplayPort 1.2 com resolugdo max. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC
e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (E necessirio
um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP com Portas HDMI e DisplayPort 1.2

Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI e
DisplayPort 1.2

Codec de Audio Realtek ALC233
1 x Entrada de Fone de ouvido
1 x Entrada de MIC

1 x Conector de Audio

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x Entrada de Fone de ouvido
1 x Porta USB 3.1 Gen1 Tipo A (Suporta Prote¢ao ESD)
1 x Porta USB 3.1 Genl1 Tipo C (Suporta Protegao ESD)

1 x Entrada de microfone



E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

Conector

Funcées da
BIOS

Monitor de
hardware

1 x Adaptador CC (Compativel com o adaptador de forga de
19V)*

* Por favor, use o adaptador de forga de 120W para 65W CPU e
adaptador de forga 9OW para 35W CPU.

1 x Porta D-Sub

1 x Porta HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x Portas USB 2.0 (Suporta Prote¢ao ESD)

1 x Porta USB 3.1 Genl1 (Suporta Protegao ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

2x SATA3 6,0 Gb/s com conectores de alimentagdo, suporte a
NCQ, AHCI e Hot Plug

1 x Soquete Ultra M.2, tipo de suporte modulo 2280 M.2 SATA3
6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

1 x Conector Porta COM (para H310M-STX/COM apenas)
1 x Gabinete de Alimentac¢do de Instrusdo

2 x Conectores de ventilador CPU (2 x 4-pinos)

1 x Conector alto-falante interno

1 x Cabegote do Painel Frontal

1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢do ESD)

1 x soquete Placa SD

1 x Conector de Audio

AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
Suporte SMBIOS 2.7

Multi-ajuste de Voltagem da DRAM

Sensor de temperatura da CPU

Tacometro da Ventoinha da CPU

Ventoinha silenciosa da CPU (Auto ajusta velocidade da
ventoinha do gabinete pela temperatura da CPU)
Controle de multi velocidade da Ventoinha da CPU
Detecgio de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

H310M-STX / H310M-STX/COM

69



SO « Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificacoes - FCC,CE
+ Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de

alimentagdo preparada para ErP/EuP)

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
A definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferra-
mentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou
mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por
sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.

Lista de Suporte do Chassi Mini-STX

Vendedor Modelo

SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 Suportes e conectores onboard

H310M-STX / H310M-STX/COM

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre es-
tes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar
danos permanentes a placa-mde.

Suporte do painel

de sistema

(PAINELI1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.27)

PLED+

Ligue o botao de alimentagao,
o botéo de reinicializa¢ao e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de
acordo com a descri¢ao abaixo.

HDLED+ Observe os pinos positivos e
negativos antes de conectar os
cabos.

PWRBTN (Botdo de alimentagio):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botao de alimentagdao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reinicial-
izagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagio no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensio S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagao, um botdo de reinicializacdo, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu modu-
lo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem
de forma correta.
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Cabegote do
Alto-falante MONO

(SPEAKERI de 4 pinos)
(ver p.1, N.c 4)

Por favor, conecte o alto-falante
Front_L-

Front_L+ do chassi a este suporte.
Front_R+
Front_R-

Conectores série ATA3
(verp.2,N.°o10e1l)

Estes dois conectores SATA3
suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de

Nome do .
PIN sinal armazenamento interno com
1 GND uma taxa de transferéncia de
2 LVDS_TX+ 12 5V dados de até 6,0 Gb/s.
3 LVDS_TX- 13 5V Os conectores SATA3 oferecem
: ggg :: gz suporte a disco rigido de 2,5
6 VDS RX- 16 5V polegadas (+5V) e nio oferecem
7 LVDS__RX+ 17 N/A suporte a disco rigido de 3,5
8 GND 18 GND polegadas (+12V)
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
Suporte USB 2.0 DUMMY Hé um cabegote nesta placa-mae.
(USB_5_6 de 9 pinos) GND GND Cada suporte USB 2.0 pode ter
(ver p.1,N.°5) :T :: duas portas.
USB_PWR: USB_PWR

Conectores do ventilador
da CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 3)
(CPU_FANZ2 de 4 pinos)
(ver p.1,N.o 1)
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CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

Esta placa mée inclui dois conec-
tores de ventilador da CPU (Ven-
tilador silencioso) de 4 pinos.

Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,
por favor, conecte-o ao Pino 1-3.



Conector Porta Serial
(para H310M-STX/COM
apenas)

(COML1 de 9 pinos)

(ver p.1,N.2 6)

O4-NC

Of-crTs
O+osr
OF-o1r

bcb Ofrxo

RI
RTS
GND
TXD

H310M-STX / H310M-STX/COM

Este suporte COM1 recebe um
modulo da porta serial.

Suporte de intrusido do
chassi

(CI1 de 2 pinos)

(ver p.1,N.°9)

Esta placa-mae suporta a fungio
de detecgao de ABERTURA da
CAIXA que detecta se a tampa do
chassi foi removida. Esta fungdo
requer um chassi com design de

detecgdo de intrusio.

Limpar Teclado CMOS
(ver p.2,N.212)

Teclado CMOS Limpo permite
que vocé apague os dados no
CMOS. Para limpar o CMOS,
desconecte a fonte de energia e
cause curto no Teclado CMOS

Limpo.

Conector de Audio
(AUDIO3 de 5 pinos)
(ver p.1, N.° 8)

Audio-R
Audio-L
Jack detect
GND

Este conector de Audio permite
que vocé conecte o cabo de audio

ao fne de ouvido.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakup plyty gtéwnej H310M-STX / H310M-STX/COM. W niniejszej
dokumentacji, rozdziaty 1 i 2 zawieraja wprowadzenie do plyty gtéwnej oraz przewodnik
instalacji krok po kroku. Rozdziat 3 zawiera przewodnik obstugi oprogramowania i

narzedzi. Rozdzial 4 zawiera przewodnik konfiguracji ustawien BIOS.

Poniewaz specyfikacje plyty gtéwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.

1.1 Zawartosc opakowania

+ Plyta gtéwna H310M-STX / H310M-STX/COM (wspotczynnik ksztattu Mini-STX)
+ Skrécona instrukeja instalacji H310M-STX / H310M-STX/COM

+ Pomocnicza plyta CD H310M-STX / H310M-STX/COM

+ 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia

+ 2 x kable danych z kablem zasilania Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 1x$ruba do gniazda M.2 (M2*2) (Opcjonalne)

+ 1x$ruba do modutu WiFi (M2*2) (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

Wspotczynnik ksztattu Mini-STX

Obstuga 991 8 generacji procesorow Intel® Core™ (Socket
1151)

Obstuga CPU do 65 W

Sekcja zasilania 5 Power Phase Design

Obstuga technologii Intel” Turbo Boost 2.0

Intel H310

Technologia pamieci Dual Channel DDR4

2 x gniazda DDR4 SO-DIMM

Obstuga pamieci DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, pamie¢
niebuforowana

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB

Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15 poztacane styki w gniazdach DIMM

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstugg modutu WiFi/BT typu 2230
i Intel® CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)

Wbudowana grafika Intel” UHD i wyjécia VGA sg obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktére maja zintegrowane GPU.
Obstuga wbudowanej grafiki Intel* UHD: Intel® Quick Sync
Video z AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encodel,

Intel® InTru™ 3D, technologia Intel® Clear Video HD, Intel®
Insider™, grafika Intel* UHD

DirectX 12

Kodowanie/dekodowanie HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (tylko
dekodowanie), MPEG2, MJPEG, VC-1 (tylko dekodowanie)
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Audio

LAN

Przedni panel
Wejscia/
Wyjscia

Maks. wspoldzielona pamie¢ 1 024MB

* Wielko$¢ maksymalnej wspotdzielonej pamieci zalezy od

systemow operacyjnych.

Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, HDMI i DisplayPort 1.2

* Obstuga do 2 monitoréw jednocze$nie

Obstuga HDMI z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K (4096x2160)
przy 30Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga DisplayPort 1.2 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2304) przy 60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI (Wymagany monitor
zgodny z HDMI)

Obstuga portow HDCP z HDMI i DisplayPort 1.2

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI i
DisplayPort 1.2

Realtek ALC233 Audio Codec
1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego
1 x MIC-In

1 x zlacze glowkowe dzwieku

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferyczny-
mi/ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego
1 x port USB 3.1 Genl typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)
1 x port USB 3.1 Genl typu C (obstuguje zabezpieczenia ESD)

1 x gniazdo wejécia mikrofonu
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Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechowy-
wanie

Zkacze

Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

+ 1x gniazdo zasilania DC (zgodne z zasilaczem 19 V)*

* Korzysta¢ z zasilacza 120 W dla CPU 65 W i zasilacza 90 W dla
CPU 35 W.

+ 1xport D-Sub

« 1xport HDMI

+ 1x DisplayPort 1.2

+ 1xport USB 2.0 (obstuguje zabezpieczenia ESD)

+ 1xport USB 3.1 Genl (obstuguje zabezpieczenia ESD)

+ 1xporty LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

2 xzkacza SATA3 6,0 Gb/s ze ztaczami zasilania, obstuga NCQ,
AHCI i Hot Plug

+ 1x gniazdo Ultra M.2, obstuga typu 2280 modulu M.2 SATA3
6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

+ 1 xport gléwkowy COM (tylko dla H310M-STX/COM)

« 1 x ztacze gtéwkowe funkeji naruszenia obudowy

+ 2 x zkacze wentylatora CPU (2 x 4-pinowe)

+ 1x zlacze glowkowe glosnika wewnetrznego

+ 1x zlacze glowkowe na panelu przednim

+ 1x zlcza glowkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 1 x gniazdo karty SD

+ 1x zlacze glowkowe dzwieku

+ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym
GUI

+ Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

+ Obstuga SMBIOS 2.7

+ Wielokrotna regulacja napiecia DRAM

+ Wykrywanie temperatury CPU

+ Tachometr wentylatora CPU

+ Cichy wentylator CPU (automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy zaleznie od temperatury CPU)

+ Sterowanie wieloma predko$ciami obrotowymi wentylatora
CPU

+ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

+ Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12V,
+5V,+33V
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System oper- + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
acyjny

Certyfikaty - FCC, CE
+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

fﬁ Nalezy pamigta, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wigcznie z regulacjg
ustawieti w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu lub

nawet powodowac uszkodzenie komp 6w i urzgdzen systemu. Powinno to zostac zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetak-
towywaniem.

Lista obstugiwanych obudéw Mini-STX

Dostawca Model
SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek

nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i

zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty gléwnej.

Z¥acze gtéwkowe na pane-

PLED+

Do tego zfacza gtéwkowego

lu systemu mozna podlaczac przycisk
(9-pinowe PANELLI) zasilania, przycisk reset i
(sprawdz p.1, Nr 7) wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z

HDLED+ przydzialem pinéw ponizej.
Przed podiaczeniem kabli nalezy
zapisa¢ pozycje pindw plus i

minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Podtgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfig-
urowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):
Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk

resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawi iu i braku mozliwosci

wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wilgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4 lub
wylqgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gléwnie sktada
sie z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci
dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza glowkowego modutu panelu
przedniego obudowy, nalezy sie upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodoéw
i pinéw.
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Zacze gtowkowe
gloénika MONO

(4-pinowe SPEAKER1)
(sprawdz p.1, Nr 4)

1 Front_L-

Front_L+

Front_R+
Front_R-

Podlgcz to tego ztacza
glowkowego glosnik obudowy.

ZYacza Serial ATA3
(sprawdz p.2, Nr 101 11)

Te dwa ztacza SATA3 obstuguja
kable danych SATA dla
wewnetrznych urzadzen pamieci

Nazwa \EFAUE]
Styk z szybko$cig transferu danych do
sygnatu sygnatu 6.0 Gb/
X s.

1 GND 11 Nie dotyczy . . .

5 LVDS_TX+ 12 5V ZYacza SATA3 obstuguja dyski

3 LVDS_TX- 13 5V twarde 2,5 cala (+5 V) i nie

4 GND 14 5V obstuguja dyskéw twardych 3,5

5 GND 15 5V cala (+12V)

6 LVDS_RX- 16 5V

7 LVDS_RX+ 17 Nie dotyczy

8 GND 18 GND

9 GND 19 GND

10 GND 20 GND
Ztacza glowkowe USB 2.0 Na tej plycie glownej znajduje

bDuUMMY
(9-pinowe USB_5_6) GND GND sie jedno ztacze gtowkowe.
(sprawdz p.1, Nr 5) P P Ztacze gtowkowe USB 2.0 moze
P- P-
USB_PWR USB_PWR obstugiwa¢ dwa porty.

ZYacza wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 3)
(4-pinowe CPU_FAN2)
(sprawdz p.1, Nr 1)
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FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Plyta gtéwna udostepnia dwa
4-pinowe zlacza wentylato-

ra CPU (Cichy wentylator).

Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pindw 1-3.



Szeregowy port glowkowy
(tylko dla H310M-STX/
COM)

(9-pinowe COM1)
(sprawdz p.1, Nr 6)

O4-nNe

Of-crts
O}-osr
OF-o1r
Ofrxo

RI
RTS
GND
TXD
DCD

H310M-STX / H310M-STX/COM

To ztacze glowkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.

Zlycze glowkowe czujnika
naruszenia obudowy
(2-pinowe CI1)

(sprawdz p.1, Nr 9)

Ta plyta gtdwna obstuguje
funkcje wykrywania OTWARCIA
OBUDOWY, ktéra wykrywa
zdjecie pokrywy obudowy.

Ta funkcja wymaga obudowy

z konstrukcjg wykrywania

naruszenia obudowy.

Pole stykowe usuwania
pamieci CMOS
(sprawdz p.2, Nr 12)

Pole stykowe usuwania pamieci
CMOS umozliwia usuniecie
wszystkich danych z pamieci
CMOS. W celu usunigcia zawar-
tosci pamigeci CMOS odlacz
zasilanie i zawrzyj pole stykowe

usuwania pamieci CMOS.

Zlacze gtowkowe dzwigku
(5-pinowe AUDIO3)
(sprawdz p.1, Nr 8)

Audio-R
Audio-L
Jack detect
GND

Ztacze gléwkowe dzwigku umozli-
wia podlgczenie kabla audio

stuchawek.
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H310M-STX / H310M-STX/COM

{EZERIR o Microsoft® Windows® 10 64-bit

R « FCC~ CE
o ErP/EuP ready (ZHEL{ff ErP/EuP ready BEiFHLERR )

ES

A FHBWBERE - AR A REEE L TR EE - Horh @ #E R BIOS FFRIZRE ~ R H i
HIEBSARATE (137 T G AV TR - REARATRE G /B ERMHIRUE M » AR R By

1\

BRI T REEEK G E - I8 BT AIEEERBE RIEA - HlTE EEE
FrERXHIATRERE T B A °

Mini-STX 78218588

B A58

SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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H310M-STX / H310M-STX/COM

BB A\ BEST ) Front L. R CE A I RS -
(4-pin SPEAKER1) Front_L+
E=g pa N Front_R+
GEZMZE 1 ' Fromt R
TweE 4)
Serial ATA3 H25H SE A SATA3 HETEES S PR
(FEZHE 28 » I EETFAEE ) SATA BRHE
fwakE 10 B 11) #R > B AIE 6.0 Gb/s EIEHE
1 GND 1 N/A *SATA3 T%EE%/% 2.5 JETRETR
2 LVDS_TX+ 12 5V (+5V) » 8% 3.5 T~ Rt
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6 LVDS_RX- 16 5V
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9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
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(4-pin CPU_FANT) e voLTAsE | AR (BREmE) B - #10
(FEzME1E GNP 2+-2558$2 3-Pin CPU JAl * 25
@ik 3) BEZE Pin1-3°

(4-pin CPU_FAN2)
(GAZRFE 1 H -
fhEE 1)
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H310M-STX / H310M-STX/COM

Spesifikasi
Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

Bentuk dan Ukuran Mini-STX

Mendukung Prosesor Generasi ke-9 & Generasi ke-8 Intel®
Core™ (Socket 1151)

Mendukung CPU hingga 65W

Desain 5 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0

Intel H310

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

2 x Slot SO-DIMM DDR4

Mendukung DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer

Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/
BT dan Intel® CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.
Mendukung Intel* UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video dengan AVC, MVC (S3D), dan MPEG-2 Full HW
Encodel,

Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

Encode/Decode HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (hanya
Decode), MPEG2, MJPEG, VC-1 (hanya Decode)
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Audio

LAN

1/0 Panel
Depan

Maksimum memori bersama 1.024MB

* Ukuran memori bersama maksimum bervariasi di berbagai

sistem operasi.

Tiga pilihan output grafis: D-Sub, HDMI, dan DisplayPort 1.2

* Mendukung hingga 2 tampilan secara bersamaan

Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
Mendukung HDCP dengan Port HDMI dan DisplayPort 1.2
Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI dan DisplayPort 1.2

Codec Audio Realtek ALC233
1 x Soket Headphone/Headset
1 x MIC-In

1 x Header Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet Hemat Energi 802.3az
Mendukung PXE

1 x Soket Headphone/Headset

1 x USB 3.1 Genl1 Port Tipe A (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

1 x USB 3.1 Genl1 Port Tipe C (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

1 x Soket Input Mikrofon



H310M-STX / H310M-STX/COM

1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

Konektor

Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

+ 1x Soket DC (Kompatibel dengan adaptor daya 19V)*

* Gunakan adaptor daya 120W untuk CPU 65W dan adaptor daya
90W untuk CPU 35W.

+ 1xPort D-Sub

+ 1 xPort HDMI

+ 1x DisplayPort 1.2

+ 1xPort USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

+ 1xPort USB 3.1 Genl (Mendukung Perlindungan ESD)

+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

+ 2x SATA3 6,0 Gb/s dengan Konektor Daya, mendukung NCQ,
AHCI, dan Hot Plug

+ 1x Soket Ultra M.2, mendukung modul tipe 2280 M.2 SATA3 6,0
Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

+ 1 x Header Port COM (hanya untuk H310M-STX/COM)

« 1 x Header Chassis Intrusion

+ 2 x Konektor Kipas CPU (2 x 4-pin)

+ 1 x Header Speaker Internal

+ 1 x Header Panel Depan

+ 1 x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

« 1 x Soket Kartu SD

« 1 x Header Audio

+ AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
+ ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

+ Dukungan SMBIOS 2.7

+ Multipengatur Tegangan DRAM

« Sensor suhu CPU

« Takometer Kipas CPU

+ Kipas Hening CPU (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas
chassis berdasarkan suhu CPU)

« Kontrol multikecepatan Kipas CPU

+ Deteksi CASE OPEN

+ Pemantauan voltase: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore
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oS « Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi - FCC, CE
+ Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan

A pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi
tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena
overclocking.
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Daftar Dukungan Sasis Mini-STX

Vendor Model

SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Product Name : Motherboard
Model Number : H310M-STX / H310M-STX/COM
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.




EU Declaration of Conformity

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
H310M-STX / H310M-STX/COM

(Model Designation / Trade Name)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
X EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 [0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

c € (EU conformity marking)

P/N: 15G067024000AK V1.0
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